
证券代码：688286                                 证券简称：敏芯股份 

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

  （2025年 11月 19 日） 

 

投资者关系活动类别 

特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观 

□其他 （线上交流会） 

参与机构 信达澳亚、华泰证券 

时间 2025 年 11 月 19 日 

地点 公司会议室 

上市公司接待人员姓

名 

董事会秘书      董铭彦 

IR              蔡芳祺 

投资者关系活动主要

内容介绍 

主要内容介绍： 

一、公司情况介绍 

二、投资者问答 

投资者问答： 

1、公司三季度营业收入相比于二季度下降，请问分模块来看，具体哪部



分业务营收相比二季度下降，哪部分业务营收相比二季度增长？ 

答：三季度分模块看，MEMS 压力传感器营收环比有明显增长，同

时封装技术解决方案的收入环比下降，封装技术解决方案是按项目

交付进度及客户验收确认收入。 

2、公司对未来充满信心，这些信心是建立在哪些地方？ 

答：公司管理层及全体员工始终对公司未来发展充满坚定信心。这份

信心源于我们对行业趋势的深刻理解，以及公司自身坚实的业务基

础、清晰的发展战略和持续创新的核心能力。我们将全力以赴做好经

营管理，夯实内在价值，以稳健的业绩回报投资者。 

3、定期报告中提到的封装业务板块，以及下半年该板块对业绩的作用，

与未来的可持续性是什么样的情况？ 

答：该业务的发展与市场需求紧密相关，其后续业绩请以公司披露的

定期报告为准。展望未来，公司坚信长期增长动力源于核心技术的创

新与迭代。我们将持续优化资源配给，更多地聚焦于 AI 应用、机器

人等更具前瞻性和战略性的业务领域，致力于通过技术领先构筑持

续的竞争优势，为广大投资者创造长期价值。 

4、公司压力产品进入汽车及其他工业领域，相比海外竞争对手、国内竞

争对手的产品相比，公司的产品优势及成本优势主要体现在哪里？ 

答：公司作为国内 MEMS 全产业链研发，全产业链本土化的践行者，

拥有完整的芯片设计、晶圆制造、封装与测试等全产业链的自主研发

设计能力，是国内为数不多的全产业链企业。 

5、除了关键的主营产品线之外，公司还有其他布局和战略吗？ 

答：公司集中投入研发力量，深入挖掘大客户业务发展而衍生新的需

求机会，致力于将单一产品线逐渐拓展到多个产品品类，助力公司的

营收增长；把握大客户对新一代产品的预研需求，布局了应用于 AI

眼镜的骨传导声学麦克风、车载/机器人 IMU 等新产品及新技术的研



发，目前相关产品的研发进展顺利进行。 

6、公司目前的高信噪比纯数字麦克风在客户端的进展情况如何？ 

答：MEMS 声学传感器作为 AI 语音交互技术中声音信号的第一输入

口，将迎来技术指标的大幅升级，更好的信噪比将是关键的规格升级

要求，公司依托领先的研发能力，已布局开发高信噪比、低功耗的数

字麦克风，目前，部分型号已实现小批量出货，公司会抓住这一机遇，

后续随着下游客户需求的更新，将迎来新一波的产品提升迭代机会。 

7、公司未来发展上有新的变化吗？ 

答：公司从今年开始，在发展策略上做了优化调整。核心方向从原有

的“扩产增效、聚焦性价比”转向“对标国际先进标准、深耕高端产

品赛道”；以大客户核心技术指标为导向，精准匹配知名品牌客户定

制化需求，打造具备市场竞争力的高端产品体系，从而为后续向其他

品牌客户拓展、实现市场份额稳步扩张奠定坚实基础。 

日期 2025 年 11 月 19 日 

 


